
新品发布

1.产品采用先进封装工艺技术, 热阻低，散热效果好；未来替代传统的TO263封装，
具备更大的通流能力；
2.产品适用于车载48V系统，BMS电池保护，OBC，电机驱动等；
3.工作结温 Tj(max) = 175℃，出色的散热性能，优异的温升表现。


